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¢ Nopeasti kovettuvat liimat

o UV-kovetteiset limat

¢ Yleisliimat

* Huoneenldmpokovetteiset liimat
¢ 2-komponenttilimat
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TUOTEKUVAUS

LOCTITE ABLESTIK QMI536 ja QMI546 ovat séhkoa eristavia die attach -liimoja puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien kiinnittdmiseen. Tuotteet
soveltuvat muun muassa PBGA- ja CSP-rakenteisiin, pinottuihin siruihin sekd muihin edistyneisiin puolijohdepaketteihin, joissa limasaumalta vaaditaan
sahkoisté eristysta ja hallittua mekaanista kayttaytymista.

Liimat perustuvat fluoropolymeeritaytteiseen bismaleimidi- eli BMI-kemiaan. Materiaalit ovat hydrofobisia ja niiden dielektriset ominaisuudet ovat hyvat.
Kovettunut liimasauma kestaa korkeita lampdétiloja, ja materiaalien koostumus on suunniteltu vdhentdmaan huokosten muodostumista limasaumaan.

LOCTITE ABLESTIK QMI536 tarttuu useisiin puolijohdepakkausten orgaanisiin ja metallisiin pintoihin, kuten juotosmaskiin, BT- ja FR-materiaaleihin, polyimidiin
ja kultaan. Sen kovettuminen alkaa alle +100 °C:ssa, mika voi vahentaa orgaanisten alustojen esikuivauksen tarvetta. Suositeltu SkipCure-prosessi on vahintaan
10 sekuntia +150 °C:ssa, ja materiaali voidaan kovettaa myds kiertoilmauunissa noin 15 minuutissa +150 °C:ssa.

LOCTITE ABLESTIK QMI546 on kehitetty erityisesti nopeaan die attach -prosessiin. Materiaali kovettuu nopeasti veden kiehumispisteen alapuolella, mika auttaa
ehkéisemaén hdyryn aiheuttamien huokosten muodostumista. Valmistajan ilmoittama SkipCure-kovetus on véhintédan 8 sekuntia +150 °C:ssa.

QMI536:n viskositeetti on noin 8 500 mPa-s ja QMI546:n noin 6 500 mPa-s lampétilassa +25 °C. Molempien tilavuusresistiivisyys on yli 1 x 10" Q-cm ja
dielektrisyysvakio 2,6 lampétilassa +25 °C ja taajuudella 1 MHz. Materiaalin valinnassa on huomioitava komponenttirakenne, liimasauman paksuus, alusta ja
kaytettava kovetusprosessi.
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